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公司简介1

1 公司成立于2001年12月10日，企业座落在无锡市国家高

新技术开发区，新吴区新洲路科技产业园93号B区-1块。

2 经营范围：

（1）半导体分立器件、集成电路的封装和测试；

（2）集成电路产品应用开发；

（3）专用芯片开发及模块制造；

（4）半导体专用设备制造。



公司简介1

3 主要特点：

（1）公司具有当前世界先进水平的半导体器件和测试的

生产线。

（2）企业根据客户的需求能快速而准确地找到客户所需

的元器件是他们服务的特点和优势。



实践内容2

■时间

企业实践时间总共60天

■实践岗位

电子产品封装、测试、应用开发



实践内容2

（1）规划芯片规格与方案设计。跟着技术人员学习怎样根据客户
提出的规格要求来设计相应功能的芯片，拿出设计解决方案和具体
实现架构，划分模块功能，并对设计方案进行仿真验证来检验设计
的正确性。

（2）进行集成芯片设计、综合与仿真验证。通过软件仿
真进一步优化芯片的功能，提升设计方案。

（3）使用封装设备，将装架好的芯片或基片密封于塑封
体或管壳内。跟着技术人员学习封装设备的原理及使用
方法，熟悉芯片封装的基本流程，自己按照规范要求操
作使用封装设备。



实践内容2

（5）使用测试设备对半导体分立器件、集成电路、混合集成电路
的半成品、成品进行老化筛选。跟着技术人员学习对产品好坏的
辨别方法，对于残次品如何来改善，并在后续生产中尽量避免。

（6）解决半导体、集成电路生产过程中的故障问题。在产品生

产过程中、生产设备运行中会有突发情况出现，看着技术人员如

何来应对并解决突发问题，我也从中学习处理故障的技巧。

（4）使用测试设备和工具，装配厚膜电路、传感器和微波电路、
光纤电路混合集成电路，并进行调试。跟着技术人员在测试车
间熟悉测试设备的使用，观摩他们的实际操作，对电路实际功
能的检测。



收获3

（1）通过观摩、学习与实践，熟

悉电子企业的经营模式、管理理念

等情况，吸取有价值的经验，为个

人今后电子专业相关课程的授课提

供实践案例资料。

（2）了解企业生产实际和用人标

准，在以后设计教学内容时多与当

下行业发展趋势及用人需求相结合，

加入思政元素，有利于学生专业学

习，更适于学生毕业后的就业发展。

团队精神 专业能力



收获3

01 团队精神

02  沟通能力

03 专业技能

04  组织协调能力



反思&不足4

3

此次下企业实践选择了与本专业相关的公

司，收获颇多。通过企业实践发现个人专

业能力不足和行业认识浅显，争取明年继

续到企业中锻炼自我。

通过企业实践发现个人专业实操技能比较

薄弱，还有很大的提升空间，以后要更多

注重的是专业实操技能的学习。

后期在教学中要加强对电子专业学生专业

操作技能的训练，将理论运用到实践中，

毕业后能更好、更快地适应工作岗位。
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